
Технически характеристики 
 

 

 

Грунд Lackprom за метал алкиден 1 кг 

 

 

ЦИНКОВИЯТ ГРУНД е хомогенна тиксотропна маса, съдържаща цинков прах, стабилизиращи и 
специални добавки в разтвор на епокси естер. Грундът е еднокомпонентен. Съхне бързо, лесен за 
нанасяне. Притежава висока твърдост, атмосфероустойчивост, химикалоустойчивост, устойчивост на 
влага, нефтопродукти, минерални масла и механични и термични въздействия.. 
 
Подготовка на основата и начин на нанасяне 
 
Преди употреба грундът се разбърква добре. Нанася се върху сухи, предварително добре почистени от 
ръжда, маслени петна, прах, грес, механични замърсявания, стари лаковобояджийски покрития и др.  
Нанасянето на грунда се извършва с четка, валяк или шприцване /въздушно или безвъздушно/. 
Дебелината на сухия филм е 30-40 микрометъра. Повърхностите, грундирани с цинковия грунд са сиви, 
матови и при драскане с метален предмет оставят следа с метален блясък. При репарация на боядисани 
повърхности с покрития, съдържащи цинков прах, последните трябва да се почистят до здрава основа с 
шлайфмашина, метална четка или други подходящи инструменти. При необходимост се разрежда с 
разредители “К” и “ХК-1” до 2 % тегловно. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: 
  
1. Външен вид на грунда - гъста, хомогенна маса, допуска се леко разслояване и образуване на мека, 
лесно разбъркваща се утайка.  
2. Цвят - сив, матов  
3. Съхливост - 30 минути  
4. Разход - за дебелина на сухия филм: 30 микр. -170 гр./м2 40 микр. - 220 гр./м2 Разходът не отчита 
загубите при нанасяне. Инструменти и зацапани места се почистват с разредители: “К” или “ХК-1” на 
“Лакпром” АД. 
 
Продукт: Грунд Lackprom за метал алкиден 1 кг 
Категория: Грундове за основа 
Бранд: Lackprom 
Категория бранд: Грунд Lackprom 
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https://tashev-galving.com/product/006-LKP2991/grund-lackprom-za-metal-alkiden-1-kg
https://tashev-galving.com/cat/200419/grundove-za-osnova
https://tashev-galving.com/brand/lackprom
https://tashev-galving.com/brand/lackprom/grund



